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Analog- und Digitalschaltungen Pfl icht. 
Zur Kommunikation mit dem FS20-Funk-
Schaltsystem dient schließlich das Funk-
Sendemodul HFS 1, welches direkt von 
einem I/O-Pin angesteuert wird.

Nachbau

Die FS20-SS-Platine ist zum großen Teil 
in SMD-Technologie aufgebaut. Um den 
Nachbau zu erleichtern, enthält der ELV-
Bausatz eine teilbestückte Platine, auf der 
alle SMD-Bauteile bereits vormontiert sind. 
Es müssen also lediglich die bedrahteten 
Bauelemente, die Verdrahtung und der 
Zusammenbau durchgeführt werden.

Die Bestückung der Bauteile erfolgt in 
gewohnter Weise anhand der Stückliste und 
des Bestückungsdrucks auf der Platine. Bei 
den gepolten Bauteilen (Elkos, LED) ist auf 
die richtige Einbaulage gemäß des Bestü-
ckungsdruckes zu achten. Alle bedrahteten 
Teile werden auf der Bestückungsseite 
der Platine montiert (das ist die Seite mit 
den SMD-ICs), mit Ausnahme von drei 

cherung der trainierten Wortmuster kommt 
ein serielles EEPROM vom Typ 24LC16B 
zum Einsatz. Die einzige Bedientaste TA 1 
ist direkt mit einem I/O-Pin verbunden, ein 
weiterer I/O-Pin schaltet die Leuchtdiode 
D 3 über den Vorwiderstand R 3. Da der 
RSC 4128 einen eingebauten PWM-Aus-
gang für eine direkte Lautsprecheransteu-
erung beinhaltet, ist lediglich ein kleines 
RC-Netzwerk (C 10 und R 2) zur Filterung 
des Ausgangssignals und zur Anpassung an 
den Lautsprecher notwendig. 

Das Elektretmikrofon erhält seine Be-
triebsspannung über ein Filternetzwerk 
aus R 4, R 5, C 24 und C 25. Das durch 
C 23 entkoppelte und durch D 4 und D 5 
gegen eventuelle statische Entladungen 
geschützte Audio-Signal wird direkt in den 
Mikrofoneingang des RSC 4128 geführt. 
Die Kondensatoren (C 16 bis C 19) sorgen 
für eine saubere Pufferung der analogen 
Schaltungsteile des Prozessors, die obli-
gatorischen 100-nF-Stützkondensatoren 
an jedem digitalen Versorgungsspan-
nungspin sind besonders bei gemischten 

Komponenten: der Taster, die LED und 
der Anschluss des Mikrofons werden auf 
der Lötseite montiert, so dass Sie beim 
späteren Zusammenbau nach oben in 
Richtung der entsprechenden Löcher der 
oberen Gehäusehalbschale zeigen. Die 
LED wird so montiert, dass sich die Spitze 
des LED-Gehäuses 13 mm oberhalb der 
Platine befi ndet. Der Datenspeicher IC 2 
(ELV05519) ist dann polungsrichtig in den 
bereits aufgelöteten PLCC-Sockel zu ste-
cken. Anschließend sind die Leitungen für 
die Verdrahtung zu bestücken. Löten Sie 
zwei schwarze, fl exible Leitungen (Länge 
100 mm) für den Lautsprecheranschluss 
(ST 3, ST 4) und zwei Leitungen (Rot an 
ST 1, Schwarz an ST 2, Länge 110 mm) 
für die Spannungsversorgung von der Un-
terseite in die entsprechenden Bohrungen 
der Platine ein. Für den Mikrofonanschluss 
löten Sie die zwei dünnen Wire-Wrap-
Drähte (je 30 mm lang) von der Oberseite 
in die zugehörigen Anschlüsse auf der 

wie in Abbildung 10.  
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Bild 8: Schaltbild der Spracherkennung FS20 SS
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